北京神州普惠科技股份有限公司

2018年招聘简章

★公司概况
北京神州普惠科技股份有限公司成立于2003年，注册资金7571万元，目前公司员工400人，其中技术人员占总员工人数的80%以上。总部位于北京中关村高新技术企业园区，在武汉设有产业基地，在西安、成都、南京和长沙设有分支机构，在上海设有营销与服务网络中心。神州普惠是致力于仿真测试与模拟训练、装备数据工程、海洋声学装备领域的高新技术企业。公司以技术研发为基础，客户成功为目标，主要从事技术开发、技术咨询服务及相关产品的销售。

神州普惠以自主创新与引进创新相结合，为国防、科研、制造和教育等行业提供一流的产品和专业化的服务，帮助我们的用户提升研发能力和效率，促进中国科技进步。
★招聘岗位

一、C++开发工程师（北京、武汉、西安、成都、南京）
工作职责：

1、负责产品模块的开发与维护；

2、负责其开发模块的详细设计及相关文档；

任职资格：

1、数学、计算机、信息工程、通信工程等理工科相关专业，本科及以上学历；

2、熟悉C++开发；熟悉STL标准库；熟练使用VC开发环境；

3、精通数据库开发；熟练使用SQL Server或Oracle数据库中一种；

4、熟悉QT开发者优先；

5、具有Linux或WINDOWS平台开发者。
二、java开发工程师（北京、武汉）
工作职责：

1、负责产品业务的开发、完善；

2、负责根据开发规范与流程独立完成模块的设计、编码、测试以及相关文档。

任职资格：

1、本科以上学历，熟悉Javascript、HTML、DIV+CSS，J2EE、XML、WebService等技术；

2、熟悉Tomcat、Weblogic等应用服务器；

3、熟悉Oracle数据库系统，有数据库编程经验；

4、熟悉Eclipse、Web开发流程；

5、能承受一定的工作压力。
三、C＃工程师（北京）
岗位职责： 

1、负责项目需求分析、设计、编程、测试、维护等工作及相关文档工作； 

2、按照计划及进度要求，进行软件代码编写工作； 

3、对所写的软件模块进行功能性测试工作，保障整体软件运行正常无错误； 

4、其他相关网络项目工作。 

任职要求： 

1、计算机技术相关专业本科以上学历； 、 

2、熟练应用C#语言，.net开发环境，jQuery编程； 

3、精通面向对象技术和三层架构； 

4、熟悉各种常规数据库（SQL Server等）应用及开发； 

5、规范化，标准化的代码编写习惯，文档习惯，较强的需求理解能力； 
四、数学建模工程师 （北京）
工作职责：
1、数学、物理相关专业,硕士以上，完成公司有关算法的原理、设计方面的研究工作；
2、与项目相关的产品设计开发
任职资格：

1、 熟悉数学建模及优化算法设计；
2、 熟悉MATLAB等常用数学建模与分析工具；
3、 熟悉C/C++、java、C#等任意一门编程语言，有编程功底者优先；
五、声学工程师（北京、武汉）
工作职责：
负责公司声学产品研发工作，涉及噪声测量、水声探测、声学仿真设计等领域。
任职资格：
1、声学、结构力学、信号处理相关专业；

2、精通其中至少一种C或C++编程语言、Matlab编程语言或工具；

3、具备丰富项目实施经验（参与3个以上中大型项目实施），熟悉技术研发流程；

4、具备扎实的声学理论基础和工程经验，且综合能力较强；
六、售前工程师（北京 武汉 西安 成都 南京）
工作职责：
1、负责相关产品的演示、培训、技术交流；

2、为用户提供相关领域的技术解决方案，编写项目论证报告；

3、为用户进行宣讲，产品与案例演示；

4、分析用户的需求，按标准规范编写需求文档，供研发部门开发使用。
任职资格：
1、计算机、水声工程、数学、软件工程、电子信息相关专业，本科及以上学历；

2、有良好的表达能力，思路清晰，文笔流畅，撰写技术方案能力强；

3、较强的自我管理能力，较好的沟通交流和学习能力；

4、工作条理性强，具有强烈的责任心和团队合作精神；

5、性格开朗，能适应出差和承受较强的工作压力，有强烈实现自我价值的欲望。

七、硬件工程师（武汉）
工作职责：
1、根据硬件需求说明书，制定设计方案，并进行独立设计；
2、电子电路设计，制造，安装及可能的现场调试；
3、根据其实际能力情况可以纯硬件电路也可以是FPGA，DSP等方向发展。

任职资格：
1、电子、自动化、机电一体化、通信等专业，正规院校本科及以上学历；
2、至少一年以上硬件电路开发经验，并能够独立完成硬件开发；
3、熟悉模拟和数字电子技术原理，较强的电路设计、调试能力；
4、熟悉DSP或FPGA的设计和开发流程，具有独立的DSP或FPGA编码、仿真、调试。
八、光学工程师（武汉）
工作职责：

1、负责光纤传感器产品的制造、加工、测试等工艺指导；

2、新工艺新产品的试制与开发；
3、光学产品工艺与质量的持续改进。

任职资格：

1、本科及以上学历，光学、材料、物理学专业背景；

2、熟悉光学相关材料基本性能及分析方法；

3、有一年光器件封装、拉锥、耦合器工艺工作经验者优先
★简历投递：
欢迎通过校园招聘邮箱zhaopin@appsoft.com.cn进行申请：
（请将简历以word文件的形式作为邮件附件附送，简历文件命名如下：学校—专业—姓名.doc）

★公司地址：

公司总部：北京市海淀区上地东路1号院3号楼华控大厦9层

武汉子公司：武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路4号

西安办事处：西安市高新区科技二路72号西安软件园太白阁401室

成都办事处：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会2栋1302号

长沙办事处：长沙市岳麓区麓谷大道636号远大麓园2栋3单元505

南京办事处：南京市秦淮区光华路166号德兰大厦B座502

★联系方式：       
公司网站：www.appsoft.com.cn        
办公电话：（010）58858980     
传真：（010）58858981
期待感兴趣的应届毕业生、实习生的加盟！
